
  １．基本合意書の主な内容 

     ・半導体サプライチェーンの強靭化に関すること 

     ・半導体産業を支える街づくり、エコシステムの構築に関すること 

     ・半導体産業におけるサステナビリティの推進に関すること 等 
 

  ２．FFGと三菱UFJ銀行との連携イメージ 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

News Release 

三菱UFJ銀行との半導体産業基盤強化に関する基本合意書の締結について 

2 0 2 4年1 1月7日 

《 本件に関するお問合せ先 》 

㈱福岡銀行 ソリューション営業部 半導体ビジネスグループ 
担当：千々和、川本、右田 

TEL 092 – 723 – 2525  

 株式会社ふくおかフィナンシャルグループ（取締役社長 五島 久、以下「FFG」）は、本日、

株式会社三菱UFJ銀行（取締役頭取執行役員 半沢 淳一、以下「三菱UFJ銀行」）と九州地域に

おける半導体産業基盤の強化に関する基本合意書を締結しましたので、お知らせいたします。 
 

 FFGでは熊本県を中心とした半導体企業の投資が拡大する中、FFG3行（福岡銀行、熊本銀

行、十八親和銀行）で半導体ビジネスを強化するため2023年10月に専門部署を立ち上げ、 

資金支援はもとより、半導体サプライチェーンの把握や九州に進出する台湾企業のサポート等

を行ってまいりました。FFGが「半導体サプライチェーン全体の成長支援」に貢献するには、

グローバルネットワークや大企業との関係をより強化していくことが、FFG取引先の更なる成

長に資するサポートに繋がると考え、この度、三菱UFJ銀行との連携協定を締結しました。 
 

 双方が有するネットワークや機能を最大限に活用し、九州における半導体サプライチェーン

の強靭化を図り、新生シリコンアイランド九州の実現に向けた取り組みを加速してまいります。 

記 

〒810-8693 福岡市中央区大手門1-8-3 

 https://www.fukuoka-fg.com/ 

FFG 三菱UFJ銀行 

① グローバルネットワーク 
② 大企業との取引基盤 等 

① 九州地域でのネットワーク 
② サプライヤーを中心とした 

九州での顧客基盤 等 

製造装置 
サプライヤー 

デバイス企業 

インフラ 
（電力等） 

半導体ユーザー 
材料 

自治体 
（道路・水・街づくり） 

アカデミア 

九州における半導体サプライチェーン強靭化 


